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Abstract (en)
[origin: WO8600571A1] High density, moisture resistant, high temperature stable mica laminate. Said laminate comprises a plurality of mica papers,
impregnated with a polysiloxane binder containing a titanate and naphthenate. A process of preparing said mica laminates is also disclosed. The
laminates of this invention have exceptional structural qualities, moisture resistance, stain resistance, and densities of 1.5 g/cc or greater.

Abstract (fr)
Laminé de mica de haute densité, résistant à l'humidité et stable à haute température. Ce laminé comprend une pluralité de papiers de mica,
imprégnés avec un liant à base de polysiloxane contenant du titanate et de naphténate. Est également décrit un procédé de préparation de ces
laminés de mica. Les laminés ci-décrits présentent des qualités structurales exceptionnelles, sont très résistants à l'humidité et aux taches et ont des
densités supérieures ou égales à 1,5g/cm2.
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